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1本マニュアルについて 

1.1 マニュアルの内容 

本マニュアルには、主に GW1Nシリーズ FPGA製品のパッケージ

の紹介、ピンの定義、ピン数一覧、ピンの配置図、及びパッケージの

外形図が含まれています。 

1.2 関連ドキュメント 

GOWINセミコンダクターのホームページ www.gowinsemi.com/ja

から、以下の関連ドキュメントがダウンロード、参考できます： 

 GW1Nシリーズ FPGA製品データシート(DS100) 

 GW1N-1デバイス Pinout(UG107) 

 GW1N-2デバイス Pinout(UG171) 

 GW1N-4デバイス Pinout(UG105) 

 GW1N-9デバイス Pinout(UG114) 

 GW1N-1Sデバイス Pinout(UG167) 

 GW1N-1P5デバイス Pinout(UG174) 

 Gowin FPGA製品プログラミング・コンフィギュレーション ユー

ザーガイド(UG290) 

https://www.gowinsemi.com/ja
https://www.gowinsemi.com/ja
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS100J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG107J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG171J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG105J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG114J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG167J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG174J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG290J.pdf
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1.3 用語、略語 

表 1-1に、本マニュアルで使用される用語、略語、及びその意味

を示します。 

表 1-1 用語、略語 

用語、略語 正式名称 意味 

CM WLCSP WLCSPパッケージ 

CS WLCSP WLCSPパッケージ 

EQ ELQFP ELQFPパッケージ 

FN QFN QFNパッケージ 

FPGA Field Programmable Gate Array 
フィールド・プログラマ

ブル・ゲート・アレイ 

LQ LQFP LQFPパッケージ 

MG MBGA MBGAパッケージ 

PG PBGA PBGAパッケージ 

QN QFN QFNパッケージ 

UG UBGA UBGAパッケージ 
 

1.4 テクニカル・サポートとフィードバック 

GOWINセミコンダクターは、包括的な技術サポートをご提供して

います。使用に関するご質問、ご意見については、直接弊社までお問

い合わせください。 

ホームページ：www.gowinsemi.com/ja 

E-mail：support@gowinsemi.com 

https://www.gowinsemi.com/ja
mailto:support@gowinsemi.com
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2概要 

GOWINセミコンダクターの LittleBee®ファミリーの第一世代製品

である GW1Nシリーズ FPGA 製品は、豊富なパッケージタイプ、高

い I/O互換性、および柔軟な使用法を提供します。 

2.1 無鉛パッケージ 

GW1Nシリーズの FPGAは、無鉛技術パッケージを採用した、環

境にやさしい製品で、EUの RoHS指令に準拠しています。GW1Nシ

リーズの FPGA製品に使用されている物質は、IPC-1752スタンダード

に準拠しています。 

2.2 パッケージと最大ユーザーI/O 情報、(LVDS ペア数) 
表 2-1 各パッケージの最大ユーザーI/O 数、(LVDS ペア数) 

パッケージ 
ピッチ
(mm) 

サイズ
(mm) 

最大ユーザーI/O (LVDSペア数) 

GW1N-1S GW1N-1 GW1N-2 GW1N-1P5 GW1N-4 GW1N-9 

CM64 0.5 4.1 x 4.1 - - - - - 55（16） 

CS100H 0.4 4 x 4 - - 79（21） - - - 

CS30 0.4 2.3 x 2.2 - 24 - - - - 

CS30 0.4 2.3 x 2.4 23 - - - - - 

CS42 0.4 2.4 x 2.9 - - 24（7） - - - 

CS42H 0.4 2.4 x 2.9 - - 21（3） - - - 

CS72 0.4 3.6 x 3.3 - - - - 58（19） - 

EQ144 0.5 20 x 20 - - - - - 121（28） 

EQ176 0.4 20 x 20 - - - - - 148（37） 

FN32 0.4 4 x 4 25 - - - - - 

LQ100 0.5 14 x 14 - 80 80（15） 80（16） 80（13） 80（20） 

LQ100X 0.5 14 x 14 - - 80（15） 80（16） - - 

LQ144 0.5 20 x 20 - 117 113（28） - 120（22） 121（28） 

LQ144F 0.5 20 x 20 - - 115（27） - - - 



2概要 
2.2パッケージと最大ユーザーI/O情報、

(LVDSペア数) 

 

UG103-2.9.2J 4(152) 

 

パッケージ 
ピッチ
(mm) 

サイズ
(mm) 

最大ユーザーI/O (LVDSペア数) 

GW1N-1S GW1N-1 GW1N-2 GW1N-1P5 GW1N-4 GW1N-9 

LQ144X 0.5 20 x 20 - - 113（28） - - - 

LQ176 0.4 20 x 20 - - - - - 148（37） 

MG100 0.5 5 x 5 - - - - - 87（25） 

MG100T 0.5 5 x 5 - - - - - 87（17） 

MG121 0.5 6 x 6 - - 100（28） - - - 

MG121X 0.5 6 x 6 - - 100（28） - - - 

MG132 0.5 8 x 8 - - 104（29） - - - 

MG132H 0.5 8 x 8 - - 95（29） - - - 

MG132X 0.5 8 x 8 - - 104（29） - 105（23） - 

MG160 0.5 8 x 8 - - - - 132（25） 132（38） 

MG196 0.5 8 x 8 - - - - - 113（35） 

MG49 0.5 3.8 x 3.8 - - 42（11） - - - 

PG256 1.0 17 x 17 - - - - 208（32） 208（36） 

PG256M 1.0 17 x 17 - - - - 208（32） - 

QN32 0.5 5 x 5 - 26 21（1） - 24（3） - 

QN32X 0.5 5 x 5 - - 21（1） - - - 

QN48 0.4 6 x 6 - 41 41（12） - 40（9） 40（12） 

QN48F 0.4 6 x 6 - - - - - 40（11） 

QN48H 0.4 6 x 6 - - 31（8） - - - 

QN48X 0.5 7 x 7 - - - 39（10） - - 

QN48XF 0.5 7 x 7 - - - 40（11） - - 

QN60 0.35 6 x 6 - - - - - 44（11） 

QN88 0.4 10 x 10 - - 58（17） - 71（11） 71（19） 

QN88F 0.4 10 x 10 - - - - - 70（24） 

UG169 0.8 11 x 11 - - - - 129（27） 129（38） 

UG256 0.8 14 x 14 - - - - - 207（36） 

UG332 0.8 17 x 17 -- - - - - 274（43） 

 

注記： 

 このマニュアルでは、パッケージタイプを表すために略語が使用されています。

詳細については、1.3用語、略語を参照してください。 

 JTAGSEL_Nと JTAGピンは、相互に排他的なピンで、JTAGSEL_Nピンと

JTAG機能の 4ピン(TCK、TDI、TDO、TMS)を同時に I/Oとして使用することは

できません。ただし、mode[2:0]=001の場合、JTAGSEL_Nが常に GPIOであ

り、JTAGSEL_Nピンと JTAGの 4ピン(TCK、TMS、TDI、TDO)を同時に

GPIOとして使用できます。 
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2.3 電源ピン 
表 2-2 GW1N の電源ピン 

VCC VCCIO0 VCCIO1 VCCIO2 

VCCIO3 VCCIO4 VCCIO5 VCCX 

VSS NC VCCD VCCIOD 

2.4 ピン数 
2.4.1 GW1N-1S デバイスのピン数 

表 2-3 GW1N-1S のピン数一覧 

ピンタイプ 
GW1N-1S 

FN32 CS30 

シングルエンド/差動ペ

ア[1] 

BANK0 5/2 5/2 

BANK1 10/5 10/5 

BANK2 10/5 8/3 

最大ユーザーI/O数[2] 25 23 

差動ペア 12 10 

VCC/VCCPLL 1 1 

VCCIO0 1 1 

VCCIO1 1 1 

VCCIO2 1 1 

VSS 2 2 

JTAGSEL_N 1 1 

注記： 

 [1] シングルエンド/差動 I/Oの数には、CLKピン、ダウンロードピンが含まれて

います。 

 [2] JTAGSEL_Nと JTAGピンは、相互に排他的なピンで、JTAGSEL_Nピンと

JTAG機能の 4ピン(TCK、TDI、TDO、TMS)を同時に I/Oとして使用することは

できません。 

2.4.2 GW1N-1 デバイスのピン数 
表 2-4 GW1N-1 のピン数一覧 

ピンタイプ 
GW1N-1 

CS30 QN32 QN48 LQ100 LQ144 

シングルエンド/差

動ペア[1] 

BANK0 0/0 3/1 9/4 21/10 29/14 

BANK1 10/4 10/4 9/3 18/9 26/13 

BANK2 2/1 3/1 12/5 22/9 34/17 

BANK3 11/5 9/4 9/4 17/8 25/12 
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ピンタイプ 
GW1N-1 

CS30 QN32 QN48 LQ100 LQ144 

最大ユーザーI/O数[2] 24 26 41 79 116 

差動ペア 10 10 16 36 57 

VCC 1 2 2 4 4 

VCCIO0 0 1 0 2 2 

VCCIO1 0 0 1 3 3 

VCCIO2 0 0 1 2 2 

VCCIO3 0 1 0 3 3 

VCCIO0/VCCIO3[3] 1 0 1 0 0 

VCCIO1/VCCIO2[3] 2 1 0 0 0 

VSS 2 1 2 6 10 

MODE0 1 1 1 1 1 

MODE1 0 0 1 0 1 

MODE2 0 0 0 0 0 

JTAGSEL_N 0 0 0 1 1 

NC 0 0 0 0 3 

注記： 

 [1] シングルエンド/差動 I/Oの数には、CLKピン、ダウンロードピンが含まれて

います。 

 [2] JTAGSEL_Nと JTAGピンは、相互に排他的なピンで、JTAGSEL_Nピンと

JTAG機能の 4ピン(TCK、TDI、TDO、TMS)を同時に I/Oとして使用することは

できません。 

 [3]ピンの多重化。 
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2.4.3 GW1N-2 デバイスのピン数 
表 2-5 GW1N-2 のピン数一覧 

ピンタイプ 
GW1N-2 

CS42[6] 
MG132
X[4] 

MG132
X[5] 

LQ100
X[4] 

LQ100
X[5] 

LQ144
X[4] 

LQ144
X[5] 

QN48 
QN48H
[6] 

MG132
H[6] 

MG132
[4] 

MG132
[5] 

MG121
X[4] 

MG121
X[5] 

MG121
[4] 

MG121
[5] 

MG49 

シングルエ

ンド/差動ペ

ア/LVDS[1] 

BANK0 6/3/1 25/12/7 25/12/7 19/8/4 19/8/4 28/13/7 28/13/7 10/4/1 12/5/2 25/11/7 25/12/7 25/12/7 24/11/7 24/11/7 24/11/7 24/11/7 14/7/4 

BANK1 0/0/0 26/13/7 26/13/7 21/10/3 21/10/3 28/14/7 28/14/7 10/5/5 0/0/0 16/8/7 26/13/7 26/13/7 26/13/7 26/13/7 26/13/7 26/13/7 12/6/3 

BANK2 6/3/0 28/14/8 28/14/8 20/10/3 20/10/3 29/14/7 29/14/7 8/4/1 8/4/1 28/14/8 28/14/8 28/14/8 26/12/7 26/12/7 26/12/7 26/12/7 8/4/2 

BANK3 4/2/2 7/3/2 7/3/2 6/3/2 6/3/2 8/4/2 8/4/2 4/2/2 4/2/2 7/3/2 7/3/2 7/3/2 7/3/2 7/3/2 7/3/2 7/3/2 4/2/1 

BANK4 2/1/1 8/4/2 8/4/2 6/3/1 6/3/1 10/5/2 10/5/2 2/1/1 2/1/1 8/4/2 8/4/2 8/4/2 7/3/2 7/3/2 7/3/2 7/3/2 4/2/1 

BANK5 6/3/3 10/5/3 10/5/3 8/4/2 8/4/2 10/5/3 10/5/3 6/3/2 4/2/2 10/5/3 10/5/3 10/5/3 10/5/3 10/5/3 10/5/3 10/5/3 0/0/0 



22概要 2.4ピン数 

 

UG103-2.9.2J 8(152) 

 

ピンタイプ 
GW1N-2 

CS42[6] 
MG132
X[4] 

MG132
X[5] 

LQ100
X[4] 

LQ100
X[5] 

LQ144
X[4] 

LQ144
X[5] 

QN48 
QN48H
[6] 

MG132
H[6] 

MG132
[4] 

MG132
[5] 

MG121
X[4] 

MG121
X[5] 

MG121
[4] 

MG121
[5] 

MG49 

最大ユーザーI/O数[2] 24 104 104 80 80 113 113 40 30 94 104 104 100 100 100 100 42 

差動ペア 17 51 51 38 38 55 55 19 19 45 51 51 47 47 47 47 21 

True LVDS出力 7 29 29 15 15 28 28 12 8 29 29 29 28 28 28 28 11 

VCC 1 0 4 0 2 0 4 1 0 4 4 0 4 0 4 0 1 

VCCIO0 0 3 3 2 2 3 3 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 

VCCIO1 0 3 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 1 0 1 1 

VCCIO2 0 3 3 2 2 3 3 0 0 3 3 3 1 1 1 1 0 

VCCIO3 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

VCCIO4 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

VCCIO5 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

VCCX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

VCC/VCCX 0 4 0 2 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 

VCC/VCCIO1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

VCCIO1/VCCX 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 

VCCIO2/VCCX 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

VCCIO2/VCCIO3/ 
VCCIO4/VCCIO5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

VCCD/VCCIO1/ 
VCCIOD 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VCCD/VCCIOD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

VCCIO3/VCCIO4/ 
VCCIO5 

1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

VCCIO0/VCCIO2[3] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VSS 2 10 10 8 8 12 12 2 2 10 10 10 10 10 10 10 2 

MODE0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

MODE1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ピンタイプ 
GW1N-2 

CS42[6] 
MG132
X[4] 

MG132
X[5] 

LQ100
X[4] 

LQ100
X[5] 

LQ144
X[4] 

LQ144
X[5] 

QN48 
QN48H
[6] 

MG132
H[6] 

MG132
[4] 

MG132
[5] 

MG121
X[4] 

MG121
X[5] 

MG121
[4] 

MG121
[5] 

MG49 

MODE2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JTAGSEL_N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

NC 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

(続く) 

ピンタイプ 
GW1N-2 

QN32X[4] QN32X[5] QN32[4] QN32[5] QN88[4][6] QN88[5][6] CS42H[6] CS100H LQ144F[4] LQ144F[5] 

シングルエン

ド/差動ペア
/LVDS[1] 

BANK0 8/3/0 8/3/0 8/3/0 8/3/0 19/9/5 19/9/5 9/3/0 23/9/4 28/13/7 28/13/7 

BANK1 2/1/1 2/1/1 2/1/1 2/1/1 5/2/1 5/2/1 6/3/3 17/8/7 29/14/6 29/14/6 

BANK2 9/4/0 9/4/0 9/4/0 9/4/0 18/9/4 18/9/4 3/0/0 23/11/7 29/14/7 29/14/7 

BANK3 2/1/0 2/1/0 2/1/0 2/1/0 5/2/2 5/2/2 1/0/0 4/1/0 9/4/2 9/4/2 

BANK4 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 4/2/2 4/2/2 1/0/0 6/3/1 10/5/2 10/5/2 

BANK5 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 6/3/3 6/3/3 1/0/0 5/2/2 10/5/3 10/5/3 
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ピンタイプ 
GW1N-2 

QN32X[4] QN32X[5] QN32[4] QN32[5] QN88[4][6] QN88[5][6] CS42H[6] CS100H LQ144F[4] LQ144F[5] 

最大ユーザーI/O数[2] 21 21 21 21 57 57 21 79 115 115 

差動ペア 9 9 9 9 27 27 6 34 55 55 

True LVDS出力 1 1 1 1 17 17 3 21 27 27 

VCC 0 0 0 0 4 4 1 0 4 0 

VCCIO0 0 2 0 2 2 2 1 1 3 3 

VCCIO1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 

VCCIO2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 

VCCIO3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

VCCIO4 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

VCCIO5 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

VCC/VCCX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

VCC/VCCIO4/VCCIO5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

VCC/VCCIO4/VCCIO5/ 
VCCX 

0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

VCCIO0/VCCX[3] 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

VCCIO1/VCCIO4/ 
VCCIO5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VCCIO1/VCCX         3 0 

VCCIO3/VCCIO4/ 
VCCIO5 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

VCCD/VCCIOD 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

VCCX 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 

VSS 1 1 1 1 5 5 3 2 12 12 

MODE0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

MODE1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

MODE2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 



22概要 2.4ピン数 

 

UG103-2.9.2J 11(152) 

 

ピンタイプ 
GW1N-2 

QN32X[4] QN32X[5] QN32[4] QN32[5] QN88[4][6] QN88[5][6] CS42H[6] CS100H LQ144F[4] LQ144F[5] 

JTAGSEL_N 1 1 1 1 1  0 1 1 1 

NC 1 1 1 1 0  0 0 0 0 

注記： 

 [1] シングルエンド/差動 I/Oの数には、CLKピン、ダウンロードピンが含まれています。 

 [2] JTAGSEL_Nと JTAGピンは、相互に排他的なピンで、JTAGSEL_Nピンと JTAG機能の 4ピン(TCK、TDI、TDO、TMS)を同時

に I/Oとして使用することはできません。 

 [3]ピンの多重化。 

 [4] LVバージョンのパッケージ。 

 [5] UVバージョンのパッケージ。 

 [6] GW1N-2デバイスの CS42、QN48H、MG132H、QN88、および CS42Hパッケージの Bank6は MIPI専用 Bankです。 
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2.4.4 GW1N-1P5 デバイスのピン数 
表 2-6 GW1N-1P5 のピン数一覧 

ピンタイプ 
GW1N-1P5 

LQ100X[1] LQ100X[2] LQ100[1] LQ100[2] QN48X[1] QN48X[2] QN48XF[1] QN48XF[2] 

シングルエン

ド/差動ペア
/LVDS[3] 

BANK0 19/8/4 19/8/4 19/8/4 19/8/4 9/4/0 9/4/0 10/5/1 10/5/1 

BANK1 20/10/3 20/10/3 20/10/3 20/10/3 10/5/5 10/5/5 10/5/5 10/5/5 

BANK2 20/10/3 20/10/3 20/10/3 20/10/3 10/5/1 10/5/1 10/5/1 10/5/1 

BANK3 6/3/2 6/3/2 6/3/2 6/3/2 2/1/1 2/1/1 2/1/1 2/1/1 

BANK4 8/4/2 8/4/2 8/4/2 8/4/2 4/2/1 4/2/1 4/2/1 4/2/1 

BANK5 6/3/2 6/3/2 6/3/2 6/3/2 4/2/2 4/2/2 4/2/2 4/2/2 

最大ユーザーI/O数[4] 80 80 80 80 39 39 40 40 

差動ペア 38 38 38 38 19 19 20 20 

True LVDS出力 16 16 16 16 10 10 11 11 

VCC 0 2 0 2 0 2 0 2 

VCCIO0 2 2 2 2 2 2 2 2 

VCCIO1 2 0 2 0 1 0 1 0 

VCCIO2 2 2 2 2 2 2 2 2 

VCCIO3 1 1 1 1 0 0 0 0 

VCCIO4/VCCIO5[5] 1 1 1 1 0 0 0 0 

VCCIO3/VCCIO4/ 
VCCIO5 

0 0 0 0 
1 1 1 1 

VCCIO1/VCCX 0 2 0 2 0 1 0 1 

VCC/VCCX 2 0 2 0 2 0 2 0 

VSS 8 8 8 8 0 0 0 0 

MODE0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MODE1 0 0 0 0 0 0 0 0 

MODE2 0 0 0 0 0 0 0 0 

JTAGSEL_N 1 1 1 1 1 1 0 0 

NC 1 1 1 1 0 0 0 0 

注記： 

 [1] UVバージョン。 

 [2] LVバージョン。 

 [3]シングルエンド/差動 I/Oの数には、CLKピン、ダウンロードピンが含まれてい

ます。 

 [4] JTAGSEL_Nと JTAGピンは、相互に排他的なピンで、JTAGSEL_Nピンと

JTAG機能の 4ピン(TCK、TDI、TDO、TMS)を同時に I/Oとして使用することは

できません。 

 [5]ピンの多重化。
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2.4.5 GW1N-4 デバイスのピン数 
表 2-7 GW1N-4 のピン数一覧 

ピンタイプ 
GW1N-4 

QN32 QN48 CS72 QN88 LQ100 MG132X LQ144 MG160 UG169 PG256 PG256M 

シングルエン

ド/差動ペア
/LVDS[1] 

BANK0 3/1/0 10/5/0 9/4/0 18/6/0 21/10/0 26/13/0 33/14/0 32/16/0 30/15/12 51/24/0 51/25/0 

BANK1 9/4/1 9/4/2 11/5/4 15/6/2 16/8/1 28/13/5 24/12/5 26/13/6 38/19/8 42/21/8 42/21/8 

BANK2 4/2/2 12/6/6 22/11/11 23/9/7 26/12/10 26/13/11 38/18/12 43/20/13 33/16/7 70/36/16 70/35/16 

BANK3 7/2/0 8/3/1 14/6/4 12/4/2 15/7/2 25/12/7 24/11/5 27/12/6 28/13/0 41/20/8 41/20/8 

最大ユーザーI/O数[2] 24 40 57 70 79 105 119 131 129 207 207 

差動ペア 9 18 26 25 37 51 55 61 63 101 101 

True LVDS出力 3 9 19 11 13 23 22 25 27 32 32 

VCC 2 2 3 4 4 4 4 4 4 8 8 

VCCIO0 1 0 1 1 2 3 2 2 3 4 4 

VCCIO1 1 0 1 1 2 3 2 2 4 3 3 

VCCIO2 1 0 1 2 2 3 2 2 3 4 4 

VCCIO3 1 0 1 1 2 3 2 2 4 3 3 

VCCIO0/VCCIO3[3] 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VCCIO1/VCCIO2[3] 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VCCX 1 1 1 2 2 0 2 4 5 2 2 

VSS 1 2 6 6 6 10 10 12 16 24 24 

MODE0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

MODE1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 

MODE2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

JTAGSEL_N 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

注記： 

 [1] シングルエンド/差動 I/Oの数には、CLKピン、ダウンロードピンが含まれています。 
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 [2] JTAGSEL_Nと JTAGピンは、相互に排他的なピンで、JTAGSEL_Nピンと JTAG機能の 4ピン(TCK、TDI、TDO、TMS)を同時

に I/Oとして使用することはできません。 

 [3]ピンの多重化。 

2.4.6 GW1N-9 デバイスのピン数 
表 2-8 GW1N-9 デバイスのピン数一覧 

ピンタイプ 
GW1N-9 

QN48 CM64 QN88 LQ100 MG100 LQ144 EQ144 MG160 UG169 LQ176 EQ176 MG196 PG256 

シングルエンド/

差動ペア/LVDS[1] 

BANK0 4/2/0 12/6/0 0/0/0 9/4/0 22/11/0 18/9/0 18/9/0 20/10/0 28/13/0 17/8/0 17/8/0 30/15/0 36/16/0 

BANK1 13/6/3 12/6/4 25/6/4 24/12/4 16/8/5 32/16/8 32/16/8 34/17/9 38/19/12 36/17/7 36/17/7 26/13/11 56/28/10 
BANK2 12/6/6 18/9/9 23/9/11 26/13/12 32/15/14 40/19/14 40/19/14 43/21/19 30/15/15 54/26/20 54/26/20 35/17/16 70/35/16 
BANK3 11/4/3 13/5/3 22/4/4 20/9//4 17/7/6 30/13/6 30/13/6 34/16/10 33/15/11 40/18/10 40/18/10 22/9/8 49/23/10 

最大ユーザーI/O数[2] 40 55 70 79 87 120 120 131 129 147 147 113 207 

差動ペア 18 26 30 38 41 57 57 64 62 69 69 54 102 

True LVDS出力 12 16 19 20 25 28 28 38 38 37 37 35 36 

VCC 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 15 8 

VCCX 1 2 2 2 1 2 2 4 5 4 4 8 2 
VCCIO0 0 0 1 2 1 2 2 2 3 3 3 4 4 
VCCIO1 0 0 1 2 1 2 2 2 4 3 3 6 3 

VCCIO2 0 0 2 2 1 2 2 2 3 3 3 4 4 
VCCIO3 0 0 1 2 0 2 2 2 4 3 3 6 3 

VCCIO0/VCCIO3[3] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VCCIO1/VCCIO2[3] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VCCIO0/VCCIO2[3] 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VCCIO1/VCCIO3[3] 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VSS 2 2 6 6 4 9 9 12 16 8 8 39 24 

MODE0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
MODE1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
MODE2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

MODE1/MODE2[3] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
JTAGSEL_N 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 

NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(続く) 
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ピンタイプ 
GW1N-9 
UG256 UG332 QN48F MG100T QFN88F QN60 

シングルエンド/差動ペア
/LVDS[1] 

BANK0 46/23/0 46/23/0 9/4/0 12/6/0 18/9/0 12/6/0 
BANK1 58/29/12 68/34/11 9/3/2 22/5/1 14/7/6 10/5/3 
BANK2 52/26/12 90/45/20 12/6/6 32/15/14 20/10/10 12/6/6 

BANK3 51/25/12 69/34/12 9/4/3 21/4/2 18/8/8 10/3/2 

最大ユーザーI/O数[2] 207 273 39 87 70 44 

差動ペア 103 136 17 30 34 20 

True LVDS出力 36 43 11 17 24 11 

VCC 8 8 2 3 4 4 
VCCX 1 2 1 1 0 2 
VCCIO0/VCCX 0 0 0 0 2 0 

VCCIO0 4 3 1 1 0 2 
VCCIO1 4 4 0 1 2 1 

VCCIO2 4 5 0 1 2 1 
VCCIO3 3 3 1 1 2 2 
VCCIO0/VCCIO3[3] 0 0 0 0 0 0 

VCCIO1/VCCIO2[3] 0 0 1 0 0 0 
VCCIO0/VCCIO2[3] 0 0 0 0 0 0 

VCCIO1/VCCIO3[3] 0 0 0 0 0 0 
VSS 24 27 2 4 6 3 
MODE0 0 1 1 0 0 0 

MODE1 0 1 0 1 1 0 
MODE2 0 1 0 0 0 0 

MODE1/MODE2[3] 0 0 0 0 0 1 
JTAGSEL_N 1 1 1 1 0 1 
NC 0 6 0 0 0 0 
  

注記： 

 [1]シングルエンド/差動 I/Oの数には、CLKピン、ダウンロードピンが含まれています。 

 [2]JTAGSEL_Nと JTAGピンは、相互に排他的なピンで、JTAGSEL_Nピンと JTAG機能の 4ピン(TCK、TDI、TDO、TMS)を同時に

I/Oとして使用することはできません。 

 [3]ピンの多重化。
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2.5 I/O BANK の説明 

GW1N-1/4/9には 4つの I/O BANKがあります。 

GW1N-1Sには 3つの I/O BANKがあります。 

GW1N-1P5/GW1N-2には 6つの I/O BANKがあり、GW1N-2の

CS42/QN48H/MG132H/QN88/CS42Hパッケージには 7つの I/O BANK

があります。 

BANKの詳細については、『GW1Nシリーズ FPGA製品データシ

ート(DS100)』 > 2.3 入出力ブロックを参照してください。 

このマニュアルには、GW1Nシリーズ FPGA製品の各パッケージ

のピン配置図が記載されています。詳細は、3ピン配置図を参照してく

ださい。GW1Nシリーズ FPGA製品の BANKは異なる色で区別されて

います。  

ユーザーI/O、電源、グラウンドは異なる記号により区別されてい

ます。GW1Nシリーズ FPGA製品のピン配置図のピンの定義は以下の

通りです： 

 “ ”は BANK0内の I/Oを表します。 

 “ ”は BANK1内の I/Oを表します。 

 “ ”は BANK2内の I/Oを表します。 

 “ ”は BANK3内の I/Oを表します。 

 “ ”は BANK4内の I/Oを表します。 

 “ ”は BANK5内の I/Oを表します。 

 “ ”は BANK6内の I/O(MIPIハードコアの DIO)を表します。 

 “ ”は VCC、VCCX、VCCIOを表します。 

 “ ”は VSSを表します。 

 “ ”は NCを表します。 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS100J.pdf
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3ピン配置図 

3.1 GW1N-1S デバイスのピン配置図 
3.1.1 FN32 のピン配置図 

図 3-1 GW1N-1S デバイス FN32 パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 

 



3ピン配置図 3.1 GW1N-1Sデバイスのピン配置図 
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表 3-1 GW1N-1S デバイス FN32 パッケージのその他のピン 

VCC/VCCPLL 9 

VCCIO0 5 
VCCIO1 4 

VCCIO2 13 

VSS 8,10 

3.1.2 CS30 のピンの配置図 
図 3-2 GW1N-1S デバイス CS30 パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 

 

表 3-2 GW1N-1S デバイス CS30 パッケージのその他のピン 

VCC/VCCPLL E6 
VCCIO0 A6 

VCCIO1 A1 
VCCIO2 E1 
VSS A2,E5 



3ピン配置図 3.2 GW1N-1デバイスのピン配置図 
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3.2 GW1N-1 デバイスのピン配置図 
3.2.1 CS30 のピン配置図 

図 3-3 GW1N-1 デバイス CS30 パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 

 

表 3-3 GW1N-1 デバイス CS30 パッケージのその他のピン 

VCC E6 
VCCIO0/VCCIO3 A6 

VCCIO1/VCCIO2 E1,A1 
VSS A2,E5 

3.2.2 QN32 のピン配置図 
図 3-4 GW1N-1 デバイス QN32 パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 



3ピン配置図 3.2 GW1N-1デバイスのピン配置図 
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表 3-4 GW1N-1 デバイス QN32 パッケージのその他のピン 

VCC 2, 18 

VCCIO0 19 
VCCIO1/VCCIO2 7 

VCCIO3 31 

VSS 3 

3.2.3 QN48 のピン配置図 
図 3-5 GW1N-1 デバイス QN48 パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 

 

表 3-5 GW1N-1 デバイス QN48 パッケージのその他のピン 

VCC 12, 37 
VCCIO0/VCCIO3 1 

VCCIO1 36 
VCCIO2 25 
VSS 2, 26 

 



3ピン配置図 3.2 GW1N-1デバイスのピン配置図 
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3.2.4 LQ100 のピン配置図 
図 3-6 GW1N-1 デバイス LQ100 パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 



3ピン配置図 3.2 GW1N-1デバイスのピン配置図 
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表 3-6 GW1N-1 デバイス LQ100 パッケージのその他のピン 

VCC 1, 25, 51, 75 

VCCIO0 76, 88 
VCCIO1 54, 63, 71 

VCCIO2 26, 38 

VCCIO3 4, 13, 21 
VSS 2, 24, 37, 52, 74, 87 

3.2.5 LQ144 のピン配置図 
図 3-7 GW1N-1 デバイス LQ144 パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 
 

表 3-7 GW1N-1 デバイス LQ144 パッケージのその他のピン 

VCC 1, 36, 73, 108 

VCCIO0 109, 127 
VCCIO1 77, 91, 103 
VCCIO2 37, 55 

VCCIO3 5, 19, 31 
VSS 2, 17, 33, 35, 53, 74, 89, 105, 107, 125 

NC 110, 111, 112 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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3.3 GW1N-2 デバイスのピン配置図 
3.3.1 CS42 のピン配置図 

図 3-8 GW1N-2 デバイス CS42 パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 

 

表 3-8 GW1N-2 デバイス CS42 パッケージのその他のピン 

VCC D4 
VCCIO0/VCCIO2 A1 

VCCIO3/VCCIO4/VCCIO5 C4 
VCCIOD/VCCIO1/VCCIOD D3 
VCCX E3 

VSS C3,E4 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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3.3.2 CS42H のピン配置図 
図 3-9 GW1N-2 デバイス CS42H パッケージのピン配置図(トップビュー) 
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表 3-9 GW1N-2 デバイス CS42H パッケージのその他のピン 

VCC D3 

VCCIO0 B4 
VCCIO1 B3 

VCCIO2 F5 

VCCIO3/ VCCIO4/ VCCIO5 C4 
VCCX D5,F4 

VCCD/VCCIOD C3 
VSS D4,E4,E5 

3.3.3 CS100H のピン配置図 
図 3-10 GW1N-2 デバイス CS100H パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 
 

表 3-10 GW1N-2 デバイス CS100H パッケージのその他のピン 

VCC E5 

VCCIO0 D6 
VCCIO1 E4 

VCCIO2 G6 
VCCIO3 G7 
VCCIO4 F7 

VCCIO5 E7 
VCCD/VCCIOD F4 

VCCX F5 
VSS E6, F6 
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3.3.4 MG132X のピン配置図(UV バージョン) 
図 3-11 GW1N-2 デバイス MG132X パッケージのピン配置図(UV バージョン、ト

ップビュー) 
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表 3-11 GW1N-2 デバイス MG132X パッケージのその他のピン(UV バージョン) 

VCC/VCCX A1,A14,N1,P14 

VCCIO0 A8,B10,C5 
VCCIO1 D14,H14,L12 

VCCIO2 M6,N11,P1 

VCCIO3 L1 
VCCIO4 G1 

VCC05 D3 
VSS A5,B11,D2,D13,G2,H13,L2,L13,,P5,P10 
NC C7 

3.3.5 MG132X のピン配置図(LV バージョン) 
図 3-12 GW1N-2 デバイス MG132X パッケージのピン配置図(LV バージョン、ト

ップビュー) 
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表 3-12 GW1N-2 デバイス MG132X パッケージのその他のピン(LV バージョン) 

VCC A1,A14,N1,P14 

VCCIO0 A8,B10,C5 
VCCIO1/VCCX D14,H14,L12 

VCCIO2 M6,N11,P1 

VCCIO3 L1 
VCCIO4 G1 

VCC05 D3 
VSS A5,B11,D2,D13,G2,H13,L2,L13,,P5,P10 
NC C7 

3.3.6 LQ100X のピン配置図(UV バージョン) 
図 3-13 GW1N-2 デバイス LQ100X パッケージのピン配置図(UV バージョン、ト

ップビュー) 

 

 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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表 3-13 GW1N-2 デバイス LQ100X パッケージのその他のピン(UV バージョン) 

VCC/VCCX 100,50 

VCCIO0 80.93 
VCCIO1 55,73 

VCCIO2 26,46 

VCCIO3 23 
VCCIO4 11 

VCCIO5 5 
VSS 6,22,33,44,56,72,79,92 

3.3.7 LQ100X のピン配置図(LV バージョン) 
図 3-14 GW1N-2 デバイス LQ100X パッケージのピン配置図(LV バージョン、ト

ップビュー) 

 

 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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表 3-14 GW1N-2 デバイス LQ100X パッケージのその他のピン(LV バージョン) 

VCC 100,50 

VCCIO0 80.93 
VCCIO1/VCCX 55,73 

VCCIO2 26,46 

VCCIO3 23 
VCCIO4 11 

VCCIO5 5 
VSS 6,22,33,44,56,72,79,92 

3.3.8 LQ100 のピン配置図(UV バージョン) 
図 3-15 GW1N-2 デバイス LQ100 パッケージのピン配置図(UV バージョン、トッ

プビュー) 

 

 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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表 3-15 GW1N-2 デバイス LQ100 パッケージのその他のピン(UV バージョン) 

VCC/VCCX 100,50 

VCCIO0 80.93 
VCCIO1 55,73 

VCCIO2 26,46 

VCCIO3 23 
VCCIO4 11 

VCCIO5 5 
VSS 6,22,33,44,56,72,79,92 

3.3.9 LQ100 のピン配置図(LV バージョン) 
図 3-16 GW1N-2 デバイス LQ100 パッケージのピン配置図(LV バージョン、トッ

プビュー) 

 

 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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表 3-16 GW1N-2 デバイス LQ100 パッケージのその他のピン(LV バージョン) 

VCC 100,50 

VCCIO0 80.93 
VCCIO1/VCCX 55,73 

VCCIO2 26,46 

VCCIO3 23 
VCCIO4 11 

VCCIO5 5 
VSS 6,22,33,44,56,72,79,92 

3.3.10 LQ144X のピン配置図(UV バージョン) 
図 3-17 GW1N-2 デバイス LQ144X パッケージのピン配置図(UV バージョン、ト

ップビュー) 

 

 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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表 3-17 GW1N-2 デバイス LQ144X パッケージのその他のピン(UV バージョン) 

VCC/VCCX 144,36,72,108 

VCCIO0 118,123,135 
VCCIO1 79,88,102 

VCCIO2 37,51,66 

VCCIO3 30 
VCCIO4 16 

VCC05 7 
VSS 8,18,29,46,53,64,80,90,101,116,124,134 
NC 103,31 

3.3.11 LQ144X のピン配置図(LV バージョン) 
図 3-18 GW1N-2 デバイス LQ144X パッケージのピン配置図(LV バージョン、ト

ップビュー) 

 

 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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表 3-18 GW1N-2 デバイス LQ144X パッケージのその他のピン(LV バージョン) 

VCC 144,36,72,108 

VCCIO0 118,123,135 
VCCIO1/VCCX 79,88,102 

VCCIO2 37,51,66 

VCCIO3 30 
VCCIO4 16 

VCC05 7 
VSS 8,18,29,46,53,64,80,90,101,116,124,134 
NC 103,31 

3.3.12 LQ144 のピン配置図(UV バージョン) 
図 3-19 GW1N-2 デバイス LQ144 パッケージのピン配置図(UV バージョン、トッ

プビュー) 

 

 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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表 3-19 GW1N-2 デバイス LQ144 パッケージのその他のピン(UV バージョン) 

VCC/VCCX 144,36,72,108 

VCCIO0 118,123,135 
VCCIO1 79,88,102 

VCCIO2 37,51,66 

VCCIO3 30 
VCCIO4 16 

VCC05 7 
VSS 8,18,29,46,53,64,80,90,101,116,124,134 
NC 103,31 

3.3.13 LQ144 のピン配置図(LV バージョン) 
図 3-20 GW1N-2 デバイス LQ144 パッケージのピン配置図(LV バージョン、トッ

プビュー) 

 

 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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表 3-20 GW1N-2 デバイス LQ144 パッケージのその他のピン(LV バージョン) 

VCC 144,36,72,108 

VCCIO0 118,123,135 
VCCIO1/VCCX 79,88,102 

VCCIO2 37,51,66 

VCCIO3 30 
VCCIO4 16 

VCC05 7 
VSS 8,18,29,46,53,64,80,90,101,116,124,134 
NC 103,31 
 

3.3.14 LQ144F のピン配置図(UV バージョン) 
図 3-21 GW1N-2 デバイス LQ144F パッケージのピン配置図(UV バージョン、ト

ップビュー) 

 

 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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表 3-21 GW1N-2 デバイス LQ144F パッケージのその他のピン(UV バージョン) 

VCC/VCCX 144,36,72,108 

VCCIO0 118,123,135 
VCCIO1 79,88,102 

VCCIO2 37,51,66 

VCCIO3 30 
VCCIO4 16 

VCC05 7 
VSS 8,18,29,46,53,64,80,90,101,116,124,134 

3.3.15 LQ144F のピン配置図(LV バージョン) 
図 3-22 GW1N-2 デバイス LQ144F パッケージのピン配置図(LV バージョン、ト

ップビュー) 

 

 

表 3-22 GW1N-2 デバイス LQ144F パッケージのその他のピン(LV バージョン) 

VCC 144,36,72,108 
VCCIO0 118,123,135 

VCCIO1/VCCX 79,88,102 
VCCIO2 37,51,66 

VCCIO3 30 

VCCIO4 16 
VCC05 7 

VSS 8,18,29,46,53,64,80,90,101,116,124,134 
 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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3.3.16 QN48 のピン配置図 
図 3-23 GW1N-2 デバイス QN48 パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 

 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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表 3-23 GW1N-2 デバイス QN48 パッケージのその他のピン 

VCC 12 

VCCIO0 1 
VCCIO1 37 

VCCIO2/VCCX 36 

VCCIO3/VCCIO4/VCCIO5 25 
VSS 2,26 

3.3.17 QN48H のピン配置図 
図 3-24 GW1N-2 デバイス QN48H パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 

 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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表 3-24 GW1N-2 デバイス QN48H パッケージのその他のピン 

VCC/VCCIO1 37 

VCCIO0 12 
VCCIO2/VCCX 36 

VCCIO3/VCCIO4/VCCIO5 25 

VCCD/VCCIOD 1 
VSS 2,26 

3.3.18 MG132H のピン配置図 
図 3-25 GW1N-2 デバイス MG132H パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 
 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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表 3-25 GW1N-2 デバイス MG132H パッケージのその他のピン 

VCC A1,A14,N1,P14 

VCCIO0 A8,B10,C5 
VCCIO1 D14,L12 

VCCIO2 M6,N11,P1 

VCCIO3 L1 
VCCIO4 G1 

VCCIO5 D3 
VCCX H14 
VCCD/VCCIOD C7 

VSS A5,B11,D2,D13,G2,H13,L2,L13,P5,P10 

3.3.19 MG132 のピン配置図(UV バージョン) 
図 3-26 GW1N-2 デバイス MG132 パッケージのピン配置図(UV バージョン、ト

ップビュー) 

 
 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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表 3-26 GW1N-2 デバイス MG132 パッケージのその他のピン(UV バージョン) 

VCC/VCCX A1,A14,N1,P14 

VCCIO0 A8,B10,C5 
VCCIO1 D14,H14,L12 

VCCIO2 M6,N11,P1 

VCCIO3 L1 
VCCIO4 G1 

VCCIO5 D3 
VSS A5,B11,D2,D13,G2,H13,L2,L13,P5,P10 
NC C7 

3.3.20 MG132 のピン配置図(LV バージョン) 
図 3-27 GW1N-2 デバイス MG132 パッケージのピン配置図(LV バージョン、ト

ップビュー) 

 
 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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表 3-27 GW1N-2 デバイス MG132 パッケージのその他のピン(LV バージョン) 

VCC A1,A14,N1,P14 

VCCIO0 A8,B10,C5 
VCCIO1/VCCX D14,H14,L12 

VCCIO2 M6,N11,P1 

VCCIO3 L1 
VCCIO4 G1 

VCCIO5 D3 
VSS A5,B11,D2,D13,G2,H13,L2,L13,P5,P10 
NC C7 

3.3.21 MG121 のピン配置図(LV バージョン) 
図 3-28 GW1N-2 デバイス MG121 パッケージのピン配置図(LV バージョン、ト

ップビュー) 

 
 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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表 3-28 GW1N-2 デバイス MG121 パッケージのその他のピン(LV バージョン) 

VCC F7,G7,D5,E5 

VCCIO0 D6 
VCCIO1/VCCX H5 

VCCIO2 H6 

VCCIO3 H8 
VCCIO4 F8 

VCCIO5 D8 
VSS A1,A11,E6,E7,F5,F6,G5,G6,L1,L11 

3.3.22 MG121 のピン配置図(UV バージョン) 
図 3-29 GW1N-2 デバイス MG121 パッケージのピン配置図(UV バージョン、ト

ップビュー) 

 
 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 

 

UG103-2.9.2J 45(152) 

 

表 3-29 GW1N-2 デバイス MG121 パッケージのその他のピン(UV バージョン) 

VCC/VCCX F7,G7,D5,E5 

VCCIO0 D6 
VCCIO1 H5 

VCCIO2 H6 

VCCIO3 H8 
VCCIO4 F8 

VCCIO5 D8 
VSS A1,A11,E6,E7,F5,F6,G5,G6,L1,L11 

3.3.23 MG121X のピン配置図(LV バージョン) 
図 3-30 GW1N-2 デバイス MG121X パッケージのピン配置図(LV バージョン、ト

ップビュー) 

 
 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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表 3-30 GW1N-2 デバイス MG121X パッケージのその他のピン(LV バージョン) 

VCC F7,G7,D5,E5 

VCCIO0 D6 
VCCIO1/VCCX H5 

VCCIO2 H6 

VCCIO3 H8 
VCCIO4 F8 

VCCIO5 D8 
VSS A1,A11,E6,E7,F5,F6,G5,G6,L1,L11 

3.3.24 MG121X のピン配置図(UV バージョン) 
図 3-31 GW1N-2 デバイス MG121X パッケージのピン配置図(UV バージョン、ト

ップビュー) 

 
 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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表 3-31 GW1N-2 デバイス MG121X パッケージのその他のピン(UV バージョン) 

VCC/VCCX F7,G7,D5,E5 

VCCIO0 D6 
VCCIO1 H5 

VCCIO2 H6 

VCCIO3 H8 
VCCIO4 F8 

VCCIO5 D8 
VSS A1,A11,E6,E7,F5,F6,G5,G6,L1,L11 

3.3.25 MG49 のピン配置図 
図 3-32 GW1N-2 デバイス MG49 パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 
 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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表 3-32 GW1N-2 デバイス MG49 パッケージのその他のピン 

VCC C3 

VCCIO0 C5 
VCCIO1 D5 

VCCIO2/VCCIO3/VCCIO4/ 
VCCIO5 

D3 

VCCX E3 

VSS C4，D4 

3.3.26 QN32 のピン配置図(LV バージョン) 
図 3-33 GW1N-2 デバイス QN32 パッケージのピン配置図(LV バージョン、トッ

プビュー) 

 

 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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表 3-33 GW1N-2 デバイス QN32 パッケージのその他のピン(LV バージョン) 

VCCIO0/VCCX 24,31 

VCC/VCCIO4/VCCIO5 18,2 
VCCIO2 7,15 

VCCIO3 6 

VCCIO1 19 
VSS 3 

3.3.27 QN32 のピン配置図(UV バージョン) 
図 3-34 GW1N-2 デバイス QN32 パッケージのピン配置図(UV バージョン、トッ

プビュー) 

 

 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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表 3-34 GW1N-2 デバイス QN32 パッケージのその他のピン(UV バージョン) 

VCCIO0 24,31 

VCCIO1 19 
VCCIO2 7,15 

VCCIO3 6 

VCC/VCCIO4/VCCIO5/VCCX 18,2 
VSS 3 

3.3.28 QN32X のピン配置図(LV バージョン) 
図 3-35 GW1N-2 デバイス QN32X パッケージのピン配置図(LV バージョン、ト

ップビュー) 

 

 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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表 3-35 GW1N-2 デバイス QN32X パッケージのその他のピン(LV バージョン) 

VCCIO0/VCCX 24,31 

VCC/VCCIO4/VCCIO5 18,2 
VCCIO2 7,15 

VCCIO3 6 

VCCIO1 19 
VSS 3 

3.3.29 QN32X のピン配置図(UV バージョン) 
図 3-36 GW1N-2 デバイス QN32X パッケージのピン配置図(UV バージョン、ト

ップビュー) 

  

 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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表 3-36 GW1N-2 デバイス QN32X パッケージのその他のピン(UV バージョン) 

VCCIO0 24,31 

VCCIO1 19 
VCCIO2 7,15 

VCCIO3 6 

VCC/VCCIO4/VCCIO5/VCCX 18,2 
VSS 3 

3.3.30 QN88 のピン配置図(LV バージョン) 
図 3-37 GW1N-2 デバイス QN88 パッケージのピン配置図(LV バージョン、トッ

プビュー) 

 

 



3ピン配置図 3.3 GW1N-2デバイスのピン配置図 
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表 3-37 GW1N-2 デバイス QN88 パッケージのその他のピン(LV バージョン) 

VCC 1,22,45,66 

VCCIO0 71,82 
VCCIO1 65 

VCCIO2 23,39 

VCCIO3 17 
VCCIO4 12 

VCCIO5 4 
VCCX 47,64 
VCCD/VCCIOD 58 

VSS 2,21,24,43,46 

3.3.31 QN88 のピン配置図(UV バージョン) 
図 3-38 GW1N-2 デバイス QN88 パッケージのピン配置図(UV バージョン、トッ

プビュー) 

 
 

表 3-38 GW1N-2 デバイス QN88 パッケージのその他のピン(UV バージョン) 

VCC 1,22,45,66 

VCCIO0 71,82 
VCCIO1 65 

VCCIO2 23,39 

VCCIO3 17 
VCCIO4 12 

VCCIO5 4 
VCCX 47,64 
VCCD/VCCIOD 58 

VSS 2,21,24,43,46 



3ピン配置図 3.4 GW1N-1P5デバイスのピン配置図 
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3.4 GW1N-1P5 デバイスのピン配置図 
3.4.1 LQ100X のピン配置図(LV バージョン) 

図 3-39 GW1N-1P5 デバイス LQ100X パッケージのピン配置図(LV バージョン、

トップビュー) 

 

 



3ピン配置図 3.4 GW1N-1P5デバイスのピン配置図 
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表 3-39 GW1N-1P5 デバイス LQ100X パッケージのその他のピン(LV バージョン) 

VCC 100,50 

VCCIO0 80,93 
VCCIO2 26,46 

VCCIO3 23 

VCCIO4/VCCIO5 5 
VCCIO1/VCCX 55,73 

VSS 6,22,33,44,56,72,79,92 
NC 11 

3.4.2 LQ100X のピン配置図(UV バージョン) 
図 3-40 GW1N-1P5 デバイス LQ100X パッケージのピン配置図(UV バージョン、

トップビュー) 

 

 



3ピン配置図 3.4 GW1N-1P5デバイスのピン配置図 
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表 3-40 GW1N-1P5 デバイス LQ100X パッケージのその他のピン(UV バージョン) 

VCCIO0 80,93 

VCCIO1 55,73 
VCCIO2 26,46 

VCCIO3 23 

VCCIO4/VCCIO5 5 
VCC/VCCX 100,50 

VSS 6,22,33,44,56,72,79,92 
NC 11 

3.4.3 LQ100 のピン配置図(LV バージョン) 
図 3-41 GW1N-1P5 デバイス LQ100 パッケージのピン配置図(LV バージョン、ト

ップビュー) 

 

 



3ピン配置図 3.4 GW1N-1P5デバイスのピン配置図 
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表 3-41 GW1N-1P5 デバイス LQ100 パッケージのその他のピン(LV バージョン) 

VCC 100,50 

VCCIO0 80,93 
VCCIO2 26,46 

VCCIO3 23 

VCCIO4/VCCIO5 5 
VCCIO1/VCCX 55,73 

VSS 6,22,33,44,56,72,79,92 
NC 11 

3.4.4 LQ100 のピン配置図(UV バージョン) 
図 3-42 GW1N-1P5 デバイス LQ100 パッケージのピン配置図(UV バージョン、ト

ップビュー) 

 

 



3ピン配置図 3.4 GW1N-1P5デバイスのピン配置図 

 

UG103-2.9.2J 58(152) 

 

表 3-42 GW1N-1P5 デバイス LQ100 パッケージのその他のピン(UV バージョン) 

VCCIO0 80,93 

VCCIO1 55,73 
VCCIO2 26,46 

VCCIO3 23 

VCCIO4/VCCIO5 5 
VCC/VCCX 100,50 

VSS 6,22,33,44,56,72,79,92 
NC 11 

3.4.5 QN48X のピン配置図(LV バージョン) 
図 3-43 GW1N-1P5 デバイス QN48X パッケージのピン配置図(LV バージョン、

トップビュー) 

 

 



3ピン配置図 3.4 GW1N-1P5デバイスのピン配置図 
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表 3-43 GW1N-1P5 デバイス QN48X パッケージのその他のピン(LV バージョン) 

VCC 1,25 

VCCIO0 39,46 
VCCIO2 13,22 

VCCIO3/VCCIO4/VCCIO5 6 

VCCIO1/VCCX 30 

3.4.6 QN48X のピン配置図(UV バージョン) 
図 3-44 GW1N-1P5 デバイス QN48X パッケージのピン配置図(UV バージョン、

トップビュー) 

  

 

表 3-44 GW1N-1P5 デバイス QN48X パッケージのその他のピン(UV バージョン) 

VCC/VCCX 1,25 
VCCIO0 39,46 

VCCIO1 30 
VCCIO2 13,22 
VCCIO3/VCCIO4/VCCIO5 6 

 



3ピン配置図 3.4 GW1N-1P5デバイスのピン配置図 
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3.4.7 QN48XF のピン配置図(LV バージョン) 
図 3-45 GW1N-1P5 デバイス QN48XF パッケージのピン配置図(LV バージョン、

トップビュー) 

 

 



3ピン配置図 3.4 GW1N-1P5デバイスのピン配置図 
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表 3-45 GW1N-1P5 デバイス QN48XF パッケージのその他のピン(LV バージョ

ン) 

VCC 1,25 
VCCIO0 39,46 

VCCIO2 13,22 
VCCIO3/VCCIO4/VCCIO5 6 

VCCIO1/VCCX 30 

3.4.8 QN48XF のピン配置図(UV バージョン) 
図 3-46 GW1N-1P5 デバイス QN48XF パッケージのピン配置図(UV バージョン、

トップビュー) 

  

 

表 3-46 GW1N-1P5 デバイス QN48XF パッケージのその他のピン(UV バージョ

ン) 

VCC/VCCX 1,25 
VCCIO0 39,46 
VCCIO1 30 

VCCIO2 13,22 
VCCIO3/VCCIO4/VCCIO5 6 

 



3ピン配置図 3.5 GW1N-4デバイスのピン配置図 

 

UG103-2.9.2J 62(152) 

 

3.5 GW1N-4 デバイスのピン配置図 
3.5.1 QN32 のピン配置図 

図 3-47 GW1N-4 デバイス QN32 パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 

 

表 3-47 GW1N-4 デバイス QN32 パッケージのその他のピン 

VCC 2, 18 
VCCIO0 19 
VCCIO1 7 

VCCIO2 6 
VCCIO3 31 
VCCX 15 

VSS 3 

 



3ピン配置図 3.5 GW1N-4デバイスのピン配置図 
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3.5.2 QN48 のピン配置図 
図 3-48 GW1N-4 デバイス QN48 パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 

 

表 3-48 GW1N-4 デバイス QN48 パッケージのその他のピン 

VCC 12, 37 

VCCIO0/VCCIO3 1 
VCCIO1/VCCIO2 25 
VCCX 36 

VSS 2, 26 

 



3ピン配置図 3.5 GW1N-4デバイスのピン配置図 
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3.5.3 CS72 のピン配置図 
図 3-49 GW1N-4 デバイス CS72 パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 

 

表 3-49 GW1N-4 デバイス CS72 パッケージのその他のピン 

VCC A2，A8，H8 

VCCIO0 A5 

VCCIO1 D1 
VCCIO2 H5 

VCCIO3 E9 
VCCX H2 

VSS A1，A9，D9，E1，H1，H9 
 



3ピン配置図 3.5 GW1N-4デバイスのピン配置図 
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3.5.4 QN88 のピン配置図 
図 3-50 GW1N-4 デバイス QN88 パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 
 

表 3-50 GW1N-4 デバイス QN88 パッケージのその他のピン 

VCC 1, 22, 45, 66 

VCCIO0 67 
VCCIO1 58 
VCCIO2 23, 44 

VCCIO3 12 
VCCX 64, 78 

VSS 2, 21, 24, 43, 46, 65 

 



3ピン配置図 3.5 GW1N-4デバイスのピン配置図 

 

UG103-2.9.2J 66(152) 

 

3.5.5 LQ100 のピン配置図 
図 3-51 GW1N-4 デバイス LQ100 パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 
 

表 3-51 GW1N-4 デバイス LQ100 パッケージのその他のピン 

VCC 1, 25, 51, 75 

VCCIO0 76, 88 
VCCIO1 54, 63 
VCCIO2 26, 38 

VCCIO3 4, 13 
VCCX 21, 71 

VSS 2, 24, 37, 52, 74, 87 

 



3ピン配置図 3.5 GW1N-4デバイスのピン配置図 
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3.5.6 MG132X のピン配置図 
図 3-52 GW1N-4 デバイス MG132X パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 
 



3ピン配置図 3.5 GW1N-4デバイスのピン配置図 

 

UG103-2.9.2J 68(152) 

 

表 3-52 GW1N-4 デバイス MG132X パッケージのその他のピン 

VCC A1,A14,N1,P14 

VCCIO0 D3,G1,L1 
VCCIO1 M6,N11,P1 

VCCIO2 D14,H14,L2 

VCCIO3 A8,B10,C5 
VSS A5,B11,D13,D2,G2,H13,L13,L2,P10,P5 

3.5.7 LQ144 のピン配置図 
図 3-53 GW1N-4 デバイス LQ144 パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 
 

表 3-53 GW1N-4 デバイス LQ144 パッケージのその他のピン 

VCC 1, 36, 73, 108 
VCCIO0 109, 127 
VCCIO1 77, 91 

VCCIO2 37, 55 
VCCIO3 5, 19 

VCCX 31, 103 
VSS 2, 17, 33,35, 53, 74, 89, 105,107, 125 

 



3ピン配置図 3.5 GW1N-4デバイスのピン配置図 
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3.5.8 MG160 のピン配置図 
図 3-54 GW1N-4 デバイス MG160 パッケージのピン配置図(トップビュー) 
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表 3-54 GW1N-4 デバイス MG160 パッケージのその他のピン 

VCC A1, A14, P1, P14 

VCCIO0 C4, C11 
VCCIO1 D12, L12 

VCCIO2 M4, M11 

VCCIO3 D3, L3 
VCCX C2, C13, M2, M13 

VSS B2, B13, C3, C12, D4, D11, L4, L11, M3, M12, N2, N13 

3.5.9 UG169 のピン配置図 
図 3-55 GW1N-4 デバイス UG169 パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 

 

表 3-55 GW1N-4 デバイス UG169 パッケージのその他のピン 

VCC F7, G6, G8, H7 
VCCIO0 C6, C7, C8 

VCCIO1 F11, G11, H11, J11 
VCCIO2 L6, L7, L8 
VCCIO3 F2, G3, J3, K3 

VCCX D3, D4, D10, K4, K9 
VSS A1, A13, B8, C3, D2, D5, E2, E11, F3, G7, H12, J4, L9, M6, N1, N13 
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3.5.10 PG256 のピン配置図 
図 3-56 GW1N-4 デバイス PG256 パッケージのピン配置図(トップビュー) 
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表 3-56 GW1N-4 デバイス PG256 パッケージのその他のピン 

VCC A1，A16，G7，G10，K7，K10，T1，T16 

VCCIO0 E13，J10，M13，H10 

VCCIO1 K8，N5，N12 

VCCIO2 E4，H7，M4，J7 

VCCIO3 D12，D5，G9 

VCCX G8，K9 

VSS 
B2，B15，C3，C14，D4，D13，E5，E12，F6，F11，H8，H9，

J8，J9，L6，L11，M5，M12，N4，N13，P3，P14，R2，R15 

3.5.11 PG256M のピン配置図 
図 3-57 GW1N-4 デバイス PG256M パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 
 

表 3-57 GW1N-4 デバイス PG256M パッケージのその他のピン 

VCC F10，G11，H10，H8，J7，J9，K6，L7 

VCCIO0 A14，A3，F8，F9 

VCCIO1 C16，J11，P16 

VCCIO2 L8，L9，T3,T14 

VCCIO3 C1，H6，P1 

VCCX H11，J6 

VSS 
A1，A16，B15，B2，F7，G10，G6，G7，G8，G9，K10，K11，

K7，K8，K9，L10，R2，R15，T1，H9，H7，J10，J8 
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3.6 GW1N-9 デバイスのピン配置図 
3.6.1 QN48 のピン配置図 

図 3-58 GW1N-9 デバイス QN48 パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 
 

表 3-58 GW1N-9 デバイス QN48 パッケージのその他のピン 

VCC 12, 37 

VCCIO0/VCCIO3 1 
VCCIO1/VCCIO2 25 
VCCX 36 

VSS 2, 26 
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3.6.2 CM64 のピン配置図 
図 3-59 GW1N-9 デバイス CM64 パッケージのピン配置図(トップビュー) 
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表 3-59 GW1N-9 デバイス CM64 パッケージのその他のピン 

VCC D4, E5 

VCCIO0/VCCIO2 C6 
VCCIO1/VCCIO3 F3 

VCCX C3, F6 

VSS D5, E4 

3.6.3 QN88 のピン配置図 
図 3-60 GW1N-9 デバイス QN88 パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 
 

表 3-60 GW1N-9 デバイス QN88 パッケージのその他のピン 

VCC 1, 22, 45, 66 

VCCIO0 67 
VCCIO1 58 
VCCIO2 23, 44 

VCCIO3 12 
VCCX 64, 78 

VSS 2, 21, 24, 43, 46, 65 
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3.6.4 LQ100 のピン配置図 
図 3-61 GW1N-9 デバイス LQ100 パッケージのピン配置図(トップビュー) 
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表 3-61 GW1N-9 デバイス LQ100 パッケージのその他のピン 

VCC 1, 25, 51, 75 

VCCIO0 76, 88 
VCCIO1 63, 71 

VCCIO2 26, 38 

VCCIO3 4, 13 
VCCX 21, 54 

VSS 2, 24, 52, 74, 87, 37 

3.6.5 MG100 のピン配置図 
図 3-62 GW1N-9 デバイス MG100 パッケージのピン配置図(トップビュー) 
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表 3-62 GW1N-9 デバイス MG100 パッケージのその他のピン 

VCC A2,A8,J2 

VCCIO0 A5 
VCCIO1 E9 

VCCIO2 J5 

VCCIO3 E1 
VCCX J8 

VSS A1,A9,J1,J9 

3.6.6 LQ144 のピン配置図 
図 3-63 GW1N-9 デバイス LQ144 パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 
 



3ピン配置図 3.6 GW1N-9デバイスのピン配置図 

 

UG103-2.9.2J 79(152) 

 

表 3-63 GW1N-9 デバイス LQ144 パッケージのその他のピン 

VCC 1, 36, 73, 108 

VCCIO0 109, 127 
VCCIO1 103, 91 

VCCIO2 37, 55 

VCCIO3 5, 19 
VCCX 31, 77 

VSS 2, 17, 33, 35, 53, 74, 89, 105,107 

3.6.7 EQ144 のピン配置図 
図 3-64 GW1N-9 デバイス EQ144 パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 
 

表 3-64 GW1N-9 デバイス EQ144 パッケージのその他のピン 

VCC 1, 36, 73, 108 

VCCIO0 109, 127 
VCCIO1 103, 91 

VCCIO2 37, 55 
VCCIO3 5, 19 
VCCX 31, 77 

VSS 2, 17, 33, 35, 53, 74, 89, 105,107 
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3.6.8 MG160 のピン配置図 
図 3-65 GW1N-9 デバイス MG160 パッケージのピン配置図(トップビュー) 
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表 3-65 GW1N-9 デバイス MG160 パッケージのその他のピン 

VCC A1, A14, P1, P14 

VCCIO0 C4, C11 
VCCIO1 D12, L12 

VCCIO2 M11, M4 

VCCIO3 D3, L3 
VCCX C13, C2, M13, M2 

VSS B13, B2, C12, C3, D11, D4, L11, L4, M12, M3, N13, N2 

3.6.9 UG169 のピン配置図 
図 3-66 GW1N-9 デバイス UG169 パッケージのピン配置図(トップビュー) 
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表 3-66 GW1N-9 デバイス UG169 パッケージのその他のピン 

VCC F7,G6,G8,H7 

VCCIO0 C6,C7,C8 
VCCIO1 F11,G11,H11,J11 

VCCIO2 L6,L7,L8 

VCCIO3 F2,G3,J3,K3 
VCCX D10,D3,D4,K4,K9 

VSS A1,A13,B8,C3,D2,D5,E11,E2,F3,G7,H12,J4,L9,M6,N1,N13 

3.6.10 LQ176 のピン配置図 
図 3-67 GW1N-9 デバイス LQ176 パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 
 

表 3-67 GW1N-9 デバイス LQ176 パッケージのその他のピン 

VCC 1, 44, 89, 132 
VCCIO0 133, 155, 176 
VCCIO1 95, 110, 115 

VCCIO2 45, 65, 88 
VCCIO3 13, 22, 34 

VCCX 40, 66, 130, 154 
VSS 2, 43, 46, 87, 90, 131, 134, 175 
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3.6.11 EQ176 のピン配置図 
図 3-68 GW1N-9 デバイス EQ176 パッケージのピン配置図(トップビュー) 
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表 3-68 GW1N-9 デバイス EQ176 パッケージのその他のピン 

VCC 1, 44, 89, 132 

VCCIO0 133, 155, 176 
VCCIO1 95, 110, 115 

VCCIO2 45, 65, 88 

VCCIO3 13, 22, 34 
VCCX 40, 66, 130, 154 

VSS 2, 43, 46, 87, 90, 131, 134, 175 

3.6.12 MG196 のピン配置図 
図 3-69 GW1N-9 デバイス MG196 パッケージのピン配置図(トップビュー) 
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表 3-69 GW1N-9 デバイス MG196 パッケージのその他のピン 

VCC E10,E5,E6,E9,F10,F5,F6,F9,J5,J6,J9,K10,K5,K6,K9 

VCCIO0 C4,C10,C5,C9 
VCCIO1 D12,E12,G11,G12,K11,K12 

VCCIO2 M5,M10,M6,M9 

VCCIO3 E3,E4,G3,H3,K3,K4 
VCCX L7,K7,H6,H5,D7,E7,G10,G9 

VSS 
A14,A1,C3,C2,C7,C6,D5,D10,D9,D6,E8,E11,F7,F8,G4,G5,G6,G7,G8,
H10,H4,H7,H8,H9,J10,J7,J8,K8,L10,L11,L3,L5,L6,L9,M11,M3,M7,P1, 
P14 

3.6.13 PG256 のピン配置図 
図 3-70 GW1N-9 デバイス PG256 パッケージのピン配置図(トップビュー) 
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表 3-70 GW1N-9 デバイス PG256 パッケージのその他のピン 

VCC A1, A16, G7, G10, K7, K10, T1, T16 

VCCIO0 E13, J10, M13, H10 
VCCIO1 K8, N5, N12 

VCCIO2 E4, H7, M4, J7 

VCCIO3 D12, D5, G9 
VCCX G8, K9 

VSS 
B2, B15, C3, C14, D4, D13, E5, E12, F6, F11, H8, H9, J8, J9, L6, L11, 
M5, M12, N4, N13, P3, P14, R2, R15 

3.6.14 UG256 のピン配置図 
図 3-71 GW1N-9 デバイス UG256 パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 
 

表 3-71 GW1N-9 デバイス UG256 パッケージのその他のピン 

VCC A1, A16, G10, G7, K10, K7, T1, T16 

VCCIO0 E13, H10, J10, M13 
VCCIO1 K8, K9, N12,N5 
VCCIO2 E4, H7, J7, M4 

VCCIO3 D12, D5, G9 
VCCX G8 

VSS 
B15, B2, C14, C3, D13, D4, E12, E5, F11, F6, H8, H9, J8, J9, L11, L6, 
M12, M5, N13, N4, P14, P3, R15, R2 
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3.6.15 UG332 のピン配置図 
図 3-72 GW1N-9 デバイス UG332 パッケージのピン配置図(トップビュー) 
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表 3-72 GW1N-9 デバイス UG332 パッケージのその他のピン 

VCC J10, J11, K9, K12, L9, L12, M10, M11 

VCCIO0 J13, K13, L13 
VCCIO1 N9, N10,N11,N12 

VCCIO2 J8,K5,K8,L8,M8 

VCCIO3 H11, H9, H12 

VCCX H10, M13 

VSS 
A1,A10, A20, C3, C18, E11, H8, H13, J9, J12, K10, K11, K20, L5, L10, 
L11, L16, M9, M12, N8, N13, T10, V3, V18, Y1, Y11, Y20 

NC N18, P20, G1, H3,A2,B2 

3.6.16 QN48F のピン配置図 
図 3-73 GW1N-9 デバイス QN48F パッケージのピン配置図(トップビュー) 
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表 3-73 GW1N-9 デバイス QN48F パッケージのその他のピン 

VCC 12,37 

VCCIO0 47 
VCCIO3 1 

VCCIO1/VCCIO2 25 

VCCX 36 
VSS 2,26 

3.6.17 MG100T のピン配置図 
図 3-74 GW1N-9 デバイス MG100T パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 
 

表 3-74 GW1N-9 デバイス MG100T パッケージのその他のピン 

VCC J2,A8,A2 

VCCIO0 A5 
VCCIO1 E9 
VCCIO2 J5 

VCCIO3 E1 
VCCX J8 

VSS A1,A9,J1,J9 
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3.6.18 QN60 のピン配置図 
図 3-75 GW1N-9 デバイス QN60 パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 
 

表 3-75 GW1N-9 デバイス QN60 パッケージのその他のピン 

VCC 31,16,45,1 
VCCIO0 46,55 

VCCIO1 38 
VCCIO2 24 
VCCIO3 11,5 

VCCX 33,15 
VSS 4,17,32 
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3.6.19 QN88F のピン配置図 
図 3-76 GW1N-9 デバイス QN88F パッケージのピン配置図(トップビュー) 

 
 

表 3-76 GW1N-9 デバイス QN88F パッケージのその他のピン 

VCC 66,22,45,1 

VCCIO1 58,64 
VCCIO2 44,23 
VCCIO3 12,4 

VCCIO0/VCCX 67,78 
VSS 2,21,24,43,46,65 
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4パッケージ外形図 

4.1 CS30 パッケージの外形図(2.3mm x 2.2mm, GW1N-1) 
図 4-1 CS30 パッケージの外形図(GW1N-1) 
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図 4-2 CS30 の推奨 PCB レイアウト(GW1N-1) 
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4パッケージ外形図 
4.2 CS30パッケージの外形図(2.3mm x 2.4mm, GW1N-

1S) 
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4.2 CS30 パッケージの外形図(2.3mm x 2.4mm, GW1N-
1S) 

図 4-3 CS30 パッケージの外形図(GW1N-1S) 
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4.2 CS30パッケージの外形図(2.3mm x 2.4mm, GW1N-

1S) 
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図 4-4 CS30 の推奨 PCB レイアウト(GW1N-1S) 
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4.3 CS42 パッケージの外形図(2.4mm x 2.9mm) 
図 4-5 CS42 パッケージの外形図 
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図 4-6 CS42 の推奨 PCB レイアウト 
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4.4 CS42H パッケージの外形図(2.4mm x 2.9mm) 
図 4-7 CS42H パッケージの外形図 
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図 4-8 CS42H の推奨 PCB レイアウト 
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4.5 CS72 パッケージの外形図(3.6mm x 3.3mm) 
図 4-9 CS72 パッケージの外形図 
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4パッケージ外形図 4.6 CS100Hパッケージの外形図(4mm x 4mm) 
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4.6 CS100H パッケージの外形図(4mm x 4mm) 
図 4-11 CS100H パッケージの外形図 

 
 

図 4-12 CS100H の推奨 PCB レイアウト 
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4パッケージ外形図 4.7 FN32パッケージの外形図(4mm x 4mm) 
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4.7 FN32 パッケージの外形図(4mm x 4mm) 
図 4-13 FN32 パッケージの外形図(GW1N-1S) 
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4パッケージ外形図 4.7 FN32パッケージの外形図(4mm x 4mm) 

 

UG103-2.9.2J 103(152) 

 

図 4-14 FN32 の推奨 PCB レイアウト(GW1N-1S) GW1N_FN32_4R00_4R00_0R40
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4パッケージ外形図 4.8 QN32パッケージの外形図(5mm x 5mm, GW1N-1/4) 
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4.8 QN32 パッケージの外形図(5mm x 5mm, GW1N-1/4) 
図 4-15 QN32 パッケージの外形図(GW1N-1/4) 

 

 
 

 



4パッケージ外形図 4.8 QN32パッケージの外形図(5mm x 5mm, GW1N-1/4) 
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図 4-16 QN32 の推奨 PCB レイアウト(GW1N-1/4) 
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4パッケージ外形図 4.9 QN32パッケージの外形図(5mm x 5mm, GW1N-2) 
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4.9 QN32 パッケージの外形図(5mm x 5mm, GW1N-2) 
図 4-17 QN32 パッケージの外形図(GW1N-2) 
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4パッケージ外形図 4.9 QN32パッケージの外形図(5mm x 5mm, GW1N-2) 
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図 4-18 QN32 の推奨 PCB レイアウト(GW1N-2) 
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4パッケージ外形図 4.10 QN32Xパッケージの外形図(5mm x 5mm) 
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4.10 QN32X パッケージの外形図(5mm x 5mm) 
図 4-19 QN32X パッケージの外形図 
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4パッケージ外形図 4.10 QN32Xパッケージの外形図(5mm x 5mm) 
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図 4-20 QN32X の推奨 PCB レイアウト 

D

E

D 5.00
E 5.00
D2 2.10
E2 2.10
P 4.90
e 0.50
L 0.85
b 0.30

b

GW1N_QN32X_5R00_5R00_0R50

TOP VIEW

P

P

L
E2

D2

e

Unit:mm

 
 



4パッケージ外形図 
4.11 QN48/QN48Hパッケージの外形図(6mm x 6mm, 

GW1N-1/2/4) 
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4.11 QN48/QN48H パッケージの外形図(6mm x 6mm, 
GW1N-1/2/4) 

図 4-21 QN48/QN48H パッケージの外形図(GW1N-1/2/4) 
 

      

 



4パッケージ外形図 
4.11 QN48/QN48Hパッケージの外形図(6mm x 6mm, 

GW1N-1/2/4) 
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図 4-22 QN48/QN48H の推奨 PCB レイアウト(GW1N-1/2/4) 
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4パッケージ外形図 
4.12 QN48/QN48Fパッケージの外形図(6mm x 6mm, 

GW1N-9) 
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4.12 QN48/QN48F パッケージの外形図(6mm x 6mm, 
GW1N-9) 

図 4-23 QN48/QN48F パッケージの外形図(GW1N-9) 
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4パッケージ外形図 
4.12 QN48/QN48Fパッケージの外形図(6mm x 6mm, 

GW1N-9) 

 

UG103-2.9.2J 113(152) 

 

図 4-24 QN48/QN48F の推奨 PCB レイアウト(GW1N-9) 
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4パッケージ外形図 4.13 QN48X/QN48XFパッケージの外形図(7mm x 7mm) 

 

UG103-2.9.2J 114(152) 

 

4.13 QN48X/QN48XF パッケージの外形図(7mm x 7mm) 
図 4-25 QN48X/QN48XF パッケージの外形図 
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4パッケージ外形図 4.13 QN48X/QN48XFパッケージの外形図(7mm x 7mm) 
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図 4-26 QN48X/QN48XF の推奨 PCB レイアウト 
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4パッケージ外形図 4.14 CM64パッケージの外形図(4.1mm x 4.1mm) 
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4.14 CM64 パッケージの外形図(4.1mm x 4.1mm) 
図 4-27 CM64 パッケージの外形図 

 
 

 

図 4-28 CM64 の推奨 PCB レイアウト 
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4パッケージ外形図 4.15 QN88/QN88Fパッケージの外形図(10mm x 10mm) 
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4.15 QN88/QN88F パッケージの外形図(10mm x 10mm) 
図 4-29 QN88/QN88F パッケージの外形図 

 

注記： 
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0.85mmです。 
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4パッケージ外形図 4.15 QN88/QN88Fパッケージの外形図(10mm x 10mm) 
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図 4-30 QN88/QN88F の推奨 PCB レイアウト 
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4パッケージ外形図 4.16 LQ100/LQ100Xパッケージの外形図(14mm x 14mm) 
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4.16 LQ100/LQ100X パッケージの外形図(14mm x 14mm) 
図 4-31 LQ100/LQ100X パッケージの外形図 

 

 



4パッケージ外形図 4.16 LQ100/LQ100Xパッケージの外形図(14mm x 14mm) 
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図 4-32 LQ100/LQ100X の推奨 PCB レイアウト GW1N_LQ100X_16R00_16R00_0R50
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4パッケージ外形図 
4.17 LQ144/LQ144X/LQ144Fパッケージの外形図(20mm 

x 20mm) 
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4.17 LQ144/LQ144X/LQ144F パッケージの外形図(20mm x 
20mm) 

図 4-33 LQ144/LQ144X/LQ144F パッケージの外形図 

 
 



4パッケージ外形図 
4.17 LQ144/LQ144X/LQ144Fパッケージの外形図(20mm 

x 20mm) 
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図 4-34 LQ144/LQ144X/LQ144F の推奨 PCB レイアウト GW1N_LQ144_22R00_22R00_0R50
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4パッケージ外形図 4.18 EQ144パッケージの外形図(20mm x 20mm) 

 

UG103-2.9.2J 123(152) 

 

4.18 EQ144 パッケージの外形図(20mm x 20mm) 
図 4-35 EQ144 パッケージの外形図 
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4パッケージ外形図 4.18 EQ144パッケージの外形図(20mm x 20mm) 
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図 4-36 EQ144 の推奨 PCB レイアウト GW1N_EQ144_22R00_22R00_0R50
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4パッケージ外形図 4.19 LQ176パッケージの外形図(20mm x 20mm) 
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4.19 LQ176 パッケージの外形図(20mm x 20mm) 
図 4-37 LQ176 パッケージの外形図 

 



4パッケージ外形図 4.19 LQ176パッケージの外形図(20mm x 20mm) 
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図 4-38 LQ176 の推奨 PCB レイアウト GW1N_LQ176_22R00_22R00_0R40
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4パッケージ外形図 4.20 EQ176パッケージの外形図(20mm x 20mm) 
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4.20 EQ176 パッケージの外形図(20mm x 20mm) 
図 4-39 EQ176 パッケージの外形図 

 

 
 



4パッケージ外形図 4.20 EQ176パッケージの外形図(20mm x 20mm) 
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図 4-40 EQ176 の推奨 PCB レイアウト GW1N_EQ176_22R00_22R00_0R40
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4パッケージ外形図 4.21 MG49パッケージの外形図(3.8mm x 3.8mm) 
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4.21 MG49 パッケージの外形図(3.8mm x 3.8mm) 
図 4-41 MG49 パッケージの外形図 

 
 



4パッケージ外形図 4.21 MG49パッケージの外形図(3.8mm x 3.8mm) 
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図 4-42 MG49 の推奨 PCB レイアウト 
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4パッケージ外形図 4.22 MG100/MG100Tパッケージの外形図(5mm x 5mm) 
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4.22 MG100/MG100T パッケージの外形図(5mm x 5mm) 
図 4-43 MG100/MG100T パッケージの外形図 
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4パッケージ外形図 4.22 MG100/MG100Tパッケージの外形図(5mm x 5mm) 
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図 4-44 MG100/MG100T の推奨 PCB レイアウト 

D 5.00
E 5.00
e 0.50
b 0.23

 Unit:mm

b

GW1N_MG100_5R00_5R00_0R50

TOP VIEW

A1

D

E

e

 



4パッケージ外形図 4.23 MG121/MG121Xパッケージの外形図(6mm x 6mm) 
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4.23 MG121/MG121X パッケージの外形図(6mm x 6mm) 
図 4-45 MG121/MG121X パッケージの外形図 

 
 



4パッケージ外形図 4.23 MG121/MG121Xパッケージの外形図(6mm x 6mm) 
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図 4-46 MG121/MG121X の推奨 PCB レイアウト 
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4パッケージ外形図 
4.24 MG132/MG132X/MG132Hパッケージの外形図(8mm 

x 8mm) 
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4.24 MG132/MG132X/MG132H パッケージの外形図(8mm 
x 8mm) 

図 4-47 MG132/MG132X/MG132H パッケージの外形図 

 
 



4パッケージ外形図 
4.24 MG132/MG132X/MG132Hパッケージの外形図(8mm 

x 8mm) 
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図 4-48 MG132/MG132X/MG132H の推奨 PCB レイアウト 
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4パッケージ外形図 4.25 MG160パッケージの外形図(8mm x 8mm) 
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4.25 MG160 パッケージの外形図(8mm x 8mm) 
図 4-49 MG160 パッケージの外形図 

 
 



4パッケージ外形図 4.25 MG160パッケージの外形図(8mm x 8mm) 
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図 4-50 MG160 の推奨 PCB レイアウト 
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4パッケージ外形図 4.26 MG196パッケージの外形図(8mm x 8mm) 
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4.26 MG196 パッケージの外形図(8mm x 8mm) 
図 4-51 MG196 パッケージの外形図 

 
 



4パッケージ外形図 4.26 MG196パッケージの外形図(8mm x 8mm) 
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図 4-52 MG196 の推奨 PCB レイアウト 
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4パッケージ外形図 4.27 PG256Mパッケージの外形図(17mm x 17mm) 
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4.27 PG256M パッケージの外形図(17mm x 17mm) 
図 4-53 PG256M パッケージの外形図 

 
 



4パッケージ外形図 4.27 PG256Mパッケージの外形図(17mm x 17mm) 
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図 4-54 PG256M の推奨 PCB レイアウト 
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4パッケージ外形図 4.28 PG256パッケージの外形図(17mm x 17mm) 
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4.28 PG256 パッケージの外形図(17mm x 17mm) 
図 4-55 PG256 パッケージの外形図 

 
 



4パッケージ外形図 4.28 PG256パッケージの外形図(17mm x 17mm) 
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図 4-56 PG256 の推奨 PCB レイアウト 
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4パッケージ外形図 4.29 UG169パッケージの外形図(11mm x 11mm) 
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4.29 UG169 パッケージの外形図(11mm x 11mm) 
図 4-57 UG169 パッケージの外形図 
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4パッケージ外形図 4.29 UG169パッケージの外形図(11mm x 11mm) 
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図 4-58 UG169 の推奨 PCB レイアウト 
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4パッケージ外形図 4.30 UG256パッケージの外形図(14mm x 14mm) 
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4.30 UG256 パッケージの外形図(14mm x 14mm) 
図 4-59 UG256 パッケージの外形図 

 



4パッケージ外形図 4.30 UG256パッケージの外形図(14mm x 14mm) 
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図 4-60 UG256 の推奨 PCB レイアウト 
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4パッケージ外形図 4.31 UG332パッケージの外形図(17mm x 17mm) 
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4.31 UG332 パッケージの外形図(17mm x 17mm) 
図 4-61 UG332 パッケージの外形図 

 
 



4パッケージ外形図 4.31 UG332パッケージの外形図(17mm x 17mm) 

 

UG103-2.9.2J 150(152) 

 

図 4-62 UG332 の推奨 PCB レイアウト 
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4パッケージ外形図 4.32 QN60パッケージの外形図(6mm x 6mm) 
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4.32 QN60 パッケージの外形図(6mm x 6mm) 
図 4-63 QN60 パッケージの外形図 

 
 



4パッケージ外形図 4.32 QN60パッケージの外形図(6mm x 6mm) 
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図 4-64 QN60 の推奨 PCB レイアウト 
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